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Abstract (en)
The method involves providing a flat, solid base material (2) with elongate recesses, and filling the recesses with a hardenable compound (6a,6b).
After the compound has been hardened, the base material is cut along the filled recesses, exposing the hardened compound as a side connecting
device (12a,12b). The recesses are preferably grooves machined in the base material. Independent claims are included for the use of a hardenable
compound to form side connections; an apparatus for carrying out the method; and for a floor panel.

Abstract (de)
Zur Herstellung von durch seitliche Verbindungsmittel (12a, 12b) miteinander verbindbaren flächigen Elementen (10) werden zunächst in einem
im Wesentlichen massiven flächigen Basismaterial (2), vorzugsweise längliche, Aussparungen (4) vorgesehen. In die Aussparungen (4) wird
aushärtbare Masse (6) in fließfähigem Zustand eingefüllt, die dann dort im Wesentlichen aushärtet. Anschließend wird das Basismaterial (2)
entlang den mit der gehärteten Masse (6) gefüllten Aussparungen (4) zerschnitten, um dadurch die gehärtete Masse (6a, 6b) als seitliches
Verbindungsmittel (12a, 12b) freizulegen. <IMAGE>
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